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Industriestraße 11       D-96317 Kronach       Telefon +49 (0) 9261/99-291       Fax +49 (0) 9261/99-774       info@technoboards-kc.de       www.technoboards-kc.de

ENDOBERFLÄCHEN ZUM LÖTEN UND BONDEN

Zusätzliche Oberflächen:
Galv. Ni / Au-Standard Ni 3-5 µm / Au > 0,80 µm (nach Kundenforderung) – zum Löten nicht geeignet – nur Steckkontakt

Galv. Silber-Standard Ag > 10 µm (nach Kundenforderung) – zum Löten geeignet
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Im Angebot

RoHS-konform

Schichtdicke

Einpresstechnik

Alu-Drahtbonden

Lagerzeit

Haltezeit zwischen den

einzelnen Lötprozessen

Nein

Ja

0,10 - 0,50 µm

Ja

Nein

9 Monate

kritisch

C
h

em
. A

g


